Załącznik nr 2B do SIWZ DZP.381.148.2015.DW

DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH” – Opis techniczny oferowanych podzespołów/części-część B

	L.P.
	Nazwa podzespołu/części
	Liczba

sztuk
	Opis techniczny oferowanego podzespołu / części
	Indeks

	1.
	Karta koprocesorowa:

1. Częstotliwość taktowania: 1.053 GHz

2. Ilość rdzeni: 60

3. Gniazdo: PCI Express x16

4. BOX/OEM: dowolnie

5. uzasadnienie wyboru: W kosztorysie grantu NCN zaplanowany jest zakup serwera z koprocesorami Xeon Phi, jest to jedna z czterech identycznych kart do tego serwera (serwer ma zamontowane trzy i wolne miejsce na czwartą, która musi z nimi współpracować)

6. Gwarancja min.: 24 miesiące

7. Dodatkowe WAŻNE wymagania funkcjonalne: Pamięć podręczna L2 30 MB, Rozszerzony zestaw instrukcji IMCI, TDP 225 W, Maksymalna liczba kanałów pamięci 16, Maksymalna przepustowość pamięci 320 GB/s


	1
	
	72689/1

	2.
	DYSK TWARDY  wewnętrzny:

1. Format:  3,5 cali

2. Pojemność min.: 1000GB

3. Interfejs: SATA3

4. Prędkość obrotowa min.: 7200 rpm

5. Technologia przechowywania: HDD

6. Gwarancja : min. 24 miesiące.
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· Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  Za równoważne Zamawiający uzna sprzęt, którego parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakościowe będą takie same lub lepsze w stosunku do sprzętu opisanego przez Zamawiającego powyżej. 
                 …………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                              Data i podpis osoby uprawnionej do    
 reprezentacji Wykonawcy:
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